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SOITEC ANNONCE LA PRODUCTION EN VOLUME DE SUBSTRATS
RF-SOI EN 300 MM POUR REPONDRE A LA CROISSANCE DESMARCHES DES
COMMUNICATIONS MOBILES 4G/LTE-ADVANCED

Bernin (Grenoble), France, le 18 février 2016- Soitec (Euronext), leader mondial de la produrcte
matériaux semi-conducteurs innovants et fournisdelgubstrats en silicium sur isolant destinés aux
applications de radiofréquence (substrats « RF>$Cd commencé a produire en volume des plaques de
RF-SOI dans un diametre de 300 mm, pour le maree&dmmunications mobiles. La production en

300 mm du substrat RFeSI90 de Soitec a été rgmuistble par I'utilisation des technologies bregsté

de I'entreprise, par son expertise dans le dondésesubstrats RF-SOI en diamétre de 200 mm ebpar s
expérience en matiére de production en volume aigupk en 300 mm. Ces substrats innovants vont
permettre de produire davantage de circuits amaetu d’'intégration pour les réseaux 4G/LTE-
Advanced et pour la prochaine génération de tecigies de I'Internet mobile, dont la 5G.

Cette annonce intervient au moment méme ou Saétssepe cap d'un million de plaques RF-SOI de 200
mm vendues depuis 2009. Cette étape clé souligideleentral du RF-SOI sur le marché des
communications sans fil, qui est en plein essomilkon de plaques RF-SOI fabriquées et expédpées
Soitec a permis la production d’environ 20 millisude circuits intégrés pour les modules RF (lesat-
End Modules »). Les substrats RF-SOI de Soitecdéabrmais partie intégrante des commutateursset de
adaptateurs d'antenne, certains amplificateursigsance et des circuits WiFi, car ils répondent au
exigences de performance des circuits intégréségidans les smartphones. Ces matériaux ont été
largement adoptés par les principaux fabricantsed®-conducteurs dédiés a la radiofréquence, qui
peuvent grace a eux répondre aux besoins de @fierfbrmance et d'intégration des applications
mobiles sans fil de la 3G et de la4G / LTE.

« La généralisation des matériaux et de la techgielae Soitec dans les produits mobiles 3G et 4G
actuels démontre I'importance du RF-SOI pour poupodduire en volume et a un colt compétitif des
téléphones cellulaires, des tablettes et d'autesgements de l'internet mobile, qui représenters d
marchés en forte croissancendique Bernard Aspar, Vice-président de la Busindsit Communication
& Power de Soitecx Désormais, la possibilité de produire en massesubstrats RF-SOI en 300 mm va
aider nos clients, et les clients de nos clientspitinuer a offrir de plus en plus de performartoaf en
leur donnant acces a d’avantage de capacités adwgrandes fonderies, en leur offrant une flexébiie
production accrue ».

Soitec fabrique et vend depuis de nombreuses adlfiggmrtants volumes de substrats RF-SOI en
200 mm et continue a accroitre sa capacité de ptimaupour les plaques de ce diamétre. Depuis dik-h
mois, I'entreprise livre également des échantilldasubstrats eSI90 RF en 300 mm en vue de la
qualification de ce nouveau produit. Les partemsudanclus par Soitec avec des fonderies et sgaiété
conception de puces (dites « fabless ») ont é&rmétants pour franchir avec succes les grandps®ta
de la mise en production. lls ont permis d’atteénieis niveaux de performance qui caractérisent
aujourd’hui les produits RF—SOI en 300 mm. En rehg@ssible un approvisionnement en volume de
substrats RF-SOI en 300 mm, Soitec permet a seg<lki’accroitre leurs capacités de production de
puces RF-SOI et de circuits a haut niveau d'intégma



Ces nouveaux substrats — basés sur un procéddBalvancé — présentent des niveaux de performance
plus élevés et une meilleure uniformité, un paraen@g pour mieux contréler I'appariement des
transistors lors de la conception des semi-condis&nalogiques. Cela permet de concevoir des
transistors plus fins et d’accéder a d’autres ogtide fabrication pour améliorer la performangR,,

le facteur de mérite qui est utilisé pour évalagpérformance d'un commutateur RF.

Soitec poursuit ses travaux sur les futures géinératle substrats RF-SOI. Sa feuille de route doit
permettre aux futurs marchés de la communicatiopiled’atteindre de nouveaux seuils en termes
d’'innovation et de rapport colt-efficacité.

A propos de Soitec:Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondidhgeoduction de matériaux semi-
conducteurs innovants. L'entreprise s’appuie sartsehnologies uniques pour servir les marchés de
I'électronique et de I'énergie. Avec 3600 brevetle méne une stratégie d’'innovations disruptivesrp
permettre & ses clients de disposer de produitsabinent performance, efficacité énergétique et
compétitivité. Soitec compte des sites industridés, centres de R&D et des bureaux commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pour en savod, peuillez consulter le site www.soitec.com et
suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.
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